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A股代码：688981              A股简称：中芯国际 公告编号：2025-003 

港股代码：00981 港股简称：中芯国际  

 

中芯国际集成电路制造有限公司 

关于与大唐控股订立2025年框架协议暨 

关联（连）交易的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

一、2025年框架协议概况 

谨此提述本公司日期为2022年2月10日及日期为2022年5月12日的公告，内

容有关订立2022年框架协议及修订2022年度的年度限额。由于2022年框架协议

已于2024年12月31日届满且本公司拟继续进行其项下的交易，本公司宣布，于

2025年2月11日与大唐控股就持续关连交易签订2025年框架协议，自2025年1月1

日起为期三年。 

（一）主要条款概要 

订约方： (1) 本公司；及 

(2) 大唐控股 

签立日期： 2025年2月11日 

有效期： 自2025年1月1日起至2027年12月31日止三年 

主要条款： 中芯国际集团与大唐控股及其关联公司将开展业

务方面的合作，包括但不限于芯片加工服务。 
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（二）定价政策 

2025年框架协议项下拟进行的交易的定价将依据市场合理价格，经平等协

商后确定。关于中芯国际集团向大唐控股及其关联公司提供芯片加工服务，本

公司将参考其就类似性质和数量的服务而提供给独立第三方客户的定价及其他

条款以及市场合理价格。“市场合理价格”乃在正常及一般业务过程中根据正

常商业条款以公平协商方式获得，或向独立第三方提供之市价，或根据实际产

生之生产成本加合理利润（参考业界一般利润幅度）之价格，及将按不逊于由

独立第三方向中芯国际集团出售或不优于由中芯国际集团向独立第三方出售之

条款（如有）厘定。 

（三）全年上限和确定基准 

过往交易 

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，2022年框架协议项下的全

年上限分别为266百万美元、182百万美元及187百万美元。根据2022年框架协议

产生的过往收入载列如下： 

                截至12月31日止年度 

 2022年 2023年 2024年 

 百万美元 百万美元 百万美元 

 （经审核） （经审核）  （未经审核） 

过往收入总额 214 17 11 

 

2022年框架协议项下2023及2024年度过往收入总额远低于全年上限，主要

由于大唐控股及其关联公司的业务需求调整所导致。 

 

2025年框架协议项下的全年上限 

2025年框架协议项下截至2027年12月31日止三个年度的预期最高限额载列

如下： 

             截至12月31日止年度 

 2025年 2026年 2027年 

 百万美元 百万美元 百万美元 

预期最高限额 36 85 147 

    



3 

 

 

该等预期最高限额乃参考过往交易收入总额，以及大唐控股及其关联公司

所预计的未来三年对芯片加工服务的需求量，经双方协商后厘定。预期最高限

额仅代表公司考虑前述因素后相关年度预计最高收入，最终交易金额取决于双

方实际业务合作情况。 

 

二、内部监控措施 

为确保本公司遵守2025年框架协议项下拟进行交易之定价政策，本公司将

继续采取下列内部控制措施： 

(i) 本公司已采纳识别关连人士及监控持续关连交易全年上限的程序。本公司

将每季度收集2025年框架协议项下拟进行之交易数据，以确保不超过2025

年框架协议项下的年度上限及遵守定价政策。若根据2025年框架协议进行

的交易之实际交易金额预计达至全年上限，本公司将立即采取适当行动以

确保遵守香港上市规则的规定；及 

(ii) 本公司独立非执行董事及审计师将对2025年框架协议项下的定价政策、交

易条款及全年上限进行年度审阅。 

董事认为，以上提及的方法及程序已涵盖内部监控系统的基本内容，如定

期收集数据及检讨持续关连交易情况、年度审阅等。上述内部监控措施可确保

2025年框架协议项下拟进行的交易（包括年度上限）将按一般商业条款进行，

且不损害本公司及股东的利益。 

 

三、订立2025年框架协议的理由和益处 

订立2025年框架协议属于正常的商业合作，有利于维持各方长期业务合作

关系。 

董事（包括独立非执行董事）认为，该等持续关连交易是基于一般商业条

款且于本公司日常业务过程中进行，交易条款属公平合理，并符合本公司及股

东的整体利益。 

非执行董事鲁国庆先生（为大唐控股的执行董事及总经理）以及非执行董

事陈山枝博士（为大唐控股的高级副总裁）均已就有关批准2025年框架协议的
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相关董事会决议案回避表决。除披露者外，概无其他董事被视为于2025年框架

协议拥有重大权益，而导致该董事须于董事会会议中就批准2025年框架协议回

避投票。 

 

四、香港上市规则的涵义 

据本公司所悉，大唐控股为本公司主要股东大唐香港（于本公告日期直接

持有1,116,852,595股股份，系本公司已发行股本总额约14.00%）的控股公司，

因此，根据香港上市规则第14A章，大唐控股为大唐香港的联系人，且为本公

司关连人士。  

由于2025年框架协议项下拟进行的交易所适用百分比率（盈利比率除外）

按年度计高于0.1%但低于5%，根据香港上市规则第14A章，持续关连交易构成

本公司之非豁免持续关连交易，并须符合香港上市规则第14A章项下申报、公

告及年度审核的规定，但获豁免遵守独立股东批准的规定。  

根据上交所《科创板股票上市规则》，2025年框架协议项下拟进行的交易

亦构成本公司日常关联交易，须在上交所作出披露。 

 

五、有关订约方的资料 

本公司 

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电

路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客

户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有

全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座8英寸和12英寸

晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客

户服务。 

大唐控股 

大唐香港为大唐控股的全资子公司，而大唐控股为电信科学技术研究院有

限公司的全资子公司。电信科学技术研究院有限公司为中国信息通信科技集团

有限公司（以下简称“中国信科集团”）的全资子公司。中国信科集团的总部
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位于中国武汉，目前已经形成光通信、移动通信、光电子和集成电路、网信安

全和特种通信、智能化应用、数据通信等产业板块。 

 

六、释义 

在本公告内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 

「2022年框架协议」 指 本公司与大唐控股签订日期为2022年2

月10日的框架协议，如本公司日期为

2022年2月10日的公告所述 

   

「2025年框架协议」 指 本公司与大唐控股于2025年2月11日订

立的框架协议 

   

「联系人」 指 具有香港上市规则所赋予的涵义 

   

「董事会」 指 本公司董事会 

   

「本公司」或「中芯国际」 指 Semiconductor Manufacturing  

International Corporation（中芯国际集成

电路制造有限公司*），一家于开曼群

岛注册成立的有限公司，其股份于香港

联交所主板及上交所科创板上市 

   

「关连人士」 指 具有香港上市规则所赋予的涵义 

   

「持续关连交易」 指 2025年框架协议订明的交易 

   

「大唐香港」 指 大唐控股（香港）投资有限公司，一家

于香港注册成立的有限公司，为大唐控

股的全资子公司 

   

「大唐控股」 指 大唐电信科技产业控股有限公司，一家

根据中国法律注册成立的有限责任公司 

   

「董事」 指 本公司董事 

   

「预期最高限额」 指 截至2025年、2026年及2027年12月31日

止年度，本公司预期每年来自持续关连

交易的最高收入 
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「香港」 指 中国香港特别行政区 

   

「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 

   

「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 

   

「中国」 指 中华人民共和国 

   

「关联公司」 指 在事实或法律或/及规则(包括香港上市

规则)上直接或间接受控于一方的任何

公司或其他业务实体，或者，与一方直

接或间接受控于同一实体（不包括国务

院国有资产监督管理委员会）的任何其

他公司或业务实体，或者，一方于香港

上市规则定义所指的「联系人」 

 

「股东」 指 股份的持有人 

   

「股份」 指 本公司股本中面值为0.004美元的任何

股份 

   

「中芯国际集团」或 

「本集团」 

指 本公司及其子公司 

   

「上交所」 指 上海证券交易所 

   

「主要股东」 指 具有香港上市规则所赋予的涵义 

   

「美元」 指 美元，美利坚合众国法定货币 

   

「%」 指 百分比 

 

特此公告。 

 

中芯国际集成电路制造有限公司 

                                                                          董事会 

                                                                            2025 年 2 月 12 日 

 


